
※この製造工程は当社製品を有する主な工程のみ表しています。

ケミカルドライエッチング装置
CDE series

マルチプロセスボンダ
TFC-6500

パネルレベルパッケージボンダ
TFC-9300

リールtoリールボンダ
TFC-3600

高温リン酸エッチング装置
SC300-HT series

フォトマスク
プロセス
マスクマスク

低温アッシング装置
ICE series

●工程表

フォトマスク洗浄装置
MC150 series、ARTS

フォトマスクエッチング装置
ARES series

ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ
TFC-6600

研磨後洗浄装置　
SC300-CC series

ファイナル洗浄装置
SC300-FC series

C2Wハイブリッドボンダ
TFC-6700/6800

ウェーハレベル
パッケージボンダ
TFC-9000

FOSB/FOUP
洗浄装置
FOC300 series

デバイスプロセス
エッチングエッチング アッシングアッシング ウェット洗浄ウェット洗浄

ウェーハプロセス
シリコンウェーハ 膜形成膜形成 レジスト塗布～露光・現像レジスト塗布～露光・現像

ボンディングプロセス
パッケージングパッケージング チップチップ


